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Waferframes (Filmframes) und S&ageringe
(Spannringe, Expandierringe) sind bewdahrte
Vorrichtungen bei der automatischen Bearbeitung von
Wafern und Substraten in runder, quadratischer oder
rechteckiger Form. Beide dienen als Trager fir die

Klebefolie (Dicing Tape, Carrier Tape, Expandierfolie)
wahrend des Sageprozesses (Trennschleifen) und
wéahrend der Chipmontage (Die-Bonden).

microSnap Expandierringe

Diese Ringe in den GroBen fiir die 3™ - bis 12" -Wafer
sind elastisch, damit unterschiedlich starke Folien
gleichermaBBen zuverldssig eingeklemmt werden.
Faserverstérktes Polykarbonat gewéhrleistet hohe
Formstabilitat.

Ein deutlicher Farbkontrast - der AuBenring ist
dunkel, der innere Ring ist hell - vereinfacht die
Handhabung. Feder und Nut verhindern zuverlassig
ein Verrutschen der gespannten / expandierten Folie.
Auf den verrundeten Kanten ist ein EinreiBen der
Folie unmdglich.

micro3nap Expandierringe sind magazinierbar. Auch
direkt gestapelt sind sie mit ihrer Bauhdhe von 6mm
und dem geringen Gewicht ideal als Transporttrager
(Shipping Tray) geeignet.

Fir die Type ER145-4 (4“ Wafer) liefern wir staubdicht
verschlieBbare Runddosen zum Verpacken von
jeweils 5+1 oder 10+1 Ringen.
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Abb. 1
AuBenring (schwarz) Innenring (weif3)
nTuyrﬁf:e'r \Q/r%fgg AuBen-@ A, Innen-@ I, AuBen-O A, Innen-@ I,
[inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm]
ER121-3 37 (75 mm) 4.990 127 4.762 121 4.768 121 4.530 115
ER145-4 4" (100 mm) |5.981 152 5.744 146 5.750 146 5.520 140
ER177-5 57 (125 mm) |7.322 186 7.000 (178 7.010 (178 6.689 170
ER202-6 6 (150 mm) |8.280 |210 7.975 |203 7.973 203 7.670 195
ER237-8 87 (200 mm) [9.720 |247 9.320 |237 9.315 |237 8.910 |226
ER345-12 12“ (300 mm) |[14.09 |358 13.58 |345 13.58 [345 13.15 |334
Tab. 1

Alle Angaben ungeféhr, nicht far
Konstruktionszwecke.
Anderungen vorbehalten



microFrame Wafer Frames

microFrame Waferframes fir Scheiben von 3
bis 12°° Durchmesser sind in drei verschiedenen
Konfigurationen etabliert. Diese sind passend zu
den Handhabungs- und Magaziniersystemen der
fihrenden Geréateherstellern.

Wir liefern Waferframes fir alle wichtigen Systeme,
wobei die Systeme von K&S und DISCO in der
Haufigkeit der Anwendungen dominiert.

microfFrame werden aus gehartetem, magnetischem
Edelstahl (als Sondermaterial auch unmagnetisch),
aus Aluminium, PVC und Acryl hergestellit.

Die Aluminium- und Kunststoffversionen sind
die Leichtgewichte und fir Anwendungen im
Transportbereich vorgesehen. Fir den Einweg-
Transport empfehlen sich besonders die Low-Cost
Acryl- oder PVC-Ausflihrungen.

Fur Anwendungen innerhalb eines Standortes
sind die Edelstahlrahmen Stand der Technik.
Hohe Lebensdauer und Planitat, Partikelfreiheit,
elektropolierte und -entgratete Oberflachen
gewadhrleisten Stérungsfreiheit in automatischen
Handling-Prozessen.

microlllag Magazine mit Plastik-Wangen und
eloxierten Alu-Zwischentrdgern sind die meist
eingesetzten Magazine (Frame Kasetten) flr die
gebrauchlichsten Systeme.
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Abb. 2 Abb. 3
Typen- Wafer- Weite B Innen-@ 1D AuBen-@ AD Dicke
nummer groBe linch] fmm] | [inch] | [mm] | [inch] | [mm] linch] [mm]
WF4-168-S5-xx 4% (100 mm) 6.82 168 5.85 149 quadr. .030 0,76
WF5-184-S1-xx 5% (125 mm) 7.25 184 6.50 165 7.68 195 048 1,22
WF6-212-S1-xx 6* (150 mm) 8.35 212 7.64 194 8.98 | 228 .039/.048 | 1,00/1,22
WF6-212-P2-xx 6* (150 mm) 8.35 212 7.64 194 8.98 | 228 .079 2.00
WF6-216-P2-xx 6* (150 mm) 8.50 216 7.25 184 8.98 | 228 .090 2,30
WF6-216-S1-xx 6* (150 mm) 8.50 216 7.59 193 8.98 | 228 048 1,22
WF8-267-Sx-xx 8* (200 mm) 1050 | 267 955 | 243 11.08 | 281 .048/.059 | 1,22/1.55
WF8-276-Sx-xx 8" (200 mm) 10.87 | 276 9.84 | 250 1161 | 295 .048/.059 | 1,22/1.55
WF8-276-P2-xx 8* (200 mm) 10.87 | 276 9.84 | 250 1161 | 295 106 2.70
WF12-380-S3-xx 12 (300 mm) 14.96 | 380 13.78 | 350 15.75 | 400 .059 1,55
=Material (S=Stainless Steel, A=Alu, P=Plastic) xx= Rev. Nr
Tab. 2

Alle Angaben ungefahr, nicht fur
_ Konstruktionszwecke.
Anderungen vorbehalten



pezialisierung und Verlagerung von Klemmmechanismen, Fihrungen oder Polsterung
Fertigungsprozessen erfordern kostenglnstige verhindern, daf3 sich Expandierringe oder Waferframes
und sichere Lagerungs- und Transportlésungen. in der Verpackung bewegen.
Mehrfach verwendbar oder auch als
Einwegverpackungen bieten unsere Behdlter den
erforderlichen Schutz fur lhre Bauteile. Sie sind
staubdicht und antistatisch.

microSnap Blisterwanne

Zweiteiliger Behalter zu Aufbewahrung oder Versand von 25 Wafern auf Expandierringen.

Das Unterteil ist schwarz, aus PS/elektrisch leitend.
Das Oberteil ist klar, aus PET/antistatisch.

Bestellschlissel:

STB - X - 25 - xxx

|— interne Ifd. Nummer

Kapazitat

3 = Ringe fur 3 Wafer
4 = Ringe fir 4“ Wafer




staLpac Tray

Bestellschliissel:

STT - X - XXX - xx

Aufbewahrung oder Transport von einzelnen Wafern
auf Frames oder Expandierringen.

Das Tray aus PET / antistatisch ist einteilig; ein leeres
Tray kann als Deckel dienen.

Die Trays fur 6 kdnnen wahlweise mit einem
3% 4“ oder 5" Expandierring bestlckt werden.

Die Trays fur 8 kbnnen wahlweise mit einem 6 oder
8“ Expandierring besttckt werden.

|— interne Ifd. Nummer

AuBenmall Waferframes in mm: 212, 216, 267, 276

6 = 6“ Wafer
8 = 8“ Wafer




microsnap Container

PP Boxen flr jeweils 5 oder 10 Wafer auf
Expandierringen als Stapel mit Schaumstoffumrandung
und Abdeckkissen (beides antistatisch).

Bestellschlissel:

CFR - XXX - XX - XX
@ der Box (mm)  Ho6he der interne Ifd. Nummer
150 Box (mm)
200 80 (fur 10 Ringe)

40 (fur 5 Ringe)




ULTRON SYSTEMS Sagefolien

Das umfangreiche Programm an Sagefolien von ULTRON SYSTEMS umfaB3t sowohl PS (Pressure Sensitive)
-Séagefolien, die vollig frei von Silicontrennmitteln hergestellt werden, als auch UV-empfindliche Sagefolien, auf

Wunsch auch in antistatischer Ausfihrung.
Wir liefern auch kleine Mengen in kurzer Zeit.

Fragen Sie nach unserm ausfiihrlichem Katalog ULTRON SYSTEMS S&gefolien.

PS Séagefolien frei von Silicontrennmitteln mit Filmbasis PVC (dehnbar) oder PO (starr)

Alle Darstellungen sind nur Skizzen zur Information, KEINE techn. Zeichnungen.

Alle Rechte vorbehalten.
Copyright © MINITRON elektronik GmbH, 85057 Ingolstadt Germany
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